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PRODUKTOPTIMIERUNG 
DURCH MID

MID-Teile sind räumliche Spritzgussteile, deren Oberfl äche 

selektiv metallisiert wird. Dadurch können Leiterbahnen, 

Antennen oder Sensoren direkt auf einen räumlichen Schal-

tungsträger aufgebracht werden. Mechanische Funktionen wie 

Befestigungselemente oder Versteifungen lassen sich in die 

Form des Kunststoffteils integrieren. Zusätzlich können opti-

sche, fl uidische oder thermische Funktionen realisiert werden. 

Ergebnis sind hochintegrierte mechatronische Komponenten, 

die sonst nur mit teuren Sonderkonstruktionen hergestellt 

werden können.

Vorteile der Technologie MID

•  Integration von unterschiedlichen physikalischen Funktionen 

in einem Bauteil

•  Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung mechatronischer 

Komponenten

•  Hohe räumliche Gestaltungsfreiheit

•  Reduzierung der Material- und Teilevielfalt

•  Rationalisierung des Montageaufwands

•  Erhöhte Zuverlässigkeit durch Integralbauweise

MOLDED INTERCONNECT DEVICES (MID)
Hohe Funkt ionsdichte auf k le inem Bauraum und die damit  e inhergehende Miniatur is ierung s ind wicht ige 

Erfolgsfaktoren für e lektromechanische Baugruppen. Diesen Anforderungen wird insbesondere die Tech-

nologie Molded Interconnect Devices (MID) gerecht.  S ie eröffnet der E lektroindustr ie den Weg in e ine 

neue Dimension.
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POTENZIALSTUDIE

GANZHEITLICHES ENGINEERING

Unser Angebot

•  Durchführung von MID-Einführungsseminaren

•  Analyse und Bewertung des bestehenden Produktportfolios 

zur Identifi kation MID-relevanter Produktfunktionen

•  Systematische Erarbeitung von Produktideen im Rahmen von 

Workshops

•  Kundenspezifi sche Bewertung der Ideen und Gegenüber-

stellung der Chancen und Risiken für den Einsatz der 

Technologie

Unser Angebot

•  Fachdisziplinübergreifende Erarbeitung innovativer MID-

Produktkonzeptionen

•  Vollständiger Entwurf und Ausarbeitung der 3D-Elektronik 

für die kundenspezifi sche Anwendung

•  Integrative Gestaltung der MID-Prozesskette

•  Umsetzung vollfunktionsfähiger Prototypen

•  Begleitung der Technologieeinführung und Koordination der 

logistischen Schnittstellen entlang der MID-Prozesskette

Unsere Besonderheiten

•  Die Projektgruppe verfügt über weitreichende Erfahrung 

in der Potenzial- und Produktfi ndung mechatronischer 

Systeme.

•  Wir kennen den aktuellen Markt, den Stand der Technik und 

Best Practices für die Technologie in den Branchen Auto-

motive, Medizintechnik, Mobilfunktechnik und 

Industrieautomatisierung.

•  Wir betrachten in gleichermaßen technologische und 

wirtschaftliche Kriterien bei der Potenzialbewertung.

Unsere Besonderheiten

•  Die Projektgruppe besitzt interdisziplinäres Know-how in den 

Bereichen Konstruktion und Schaltungslayout.

•  Wir vereinen unsere Erfahrung in der Entwicklung räumlicher 

Schaltungsträger mit unseren Kompetenzen im Bereich der 

integrativen Produktionssystemplanung.

•  Wir bieten Ihnen aus einer Hand Konzeption, Entwurf und 

Ausarbeitung von Produkt und Produktionssystem.

Die ste igende Anzahl  von MID-Anwendungen belegt die Ser ienreife der Technologie.  Dennoch werden 

Nutzenpotenzia le oftmals  n icht erkannt oder nur ungenügend ausgeschöpft .  Wir  führen daher e ine syste-

mat ische Ident if ikat ion sowie Bewertung von MID-Optimierungspotenzia len durch.

MID-Tei le bes i tzen e ine Vie lzahl  von elektronischen und mechanischen Wechselwirkungen sowie starke 

Abhängigkeiten von den einzusetzenden Mater ia l ien und dem Herste l lungsprozess.  Wir  verfolgen daher 

e inen ganzheit l ichen Ansatz,  der auch das notwendige Produkt ionssystem berücks icht igt .  Im Fokus stehen 

sowohl das Reengineer ing bestehender Produkte a ls  auch Neuentwicklungen.
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